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                           御中

プロダクト/プロセス変更通知書
Product/Process Bulletin (PB)

件名: 圧力センサー製品のテスター機種追加のお知らせ

《お願い》
誠に勝手ではございますが本通知をもちまして次項に記載しました変更日以
降、
該当製品の変更を開始致しますので何卒御理解の程お願い申し上げます。
尚、不明な点がございましたら弊社担当営業へおたずね下さい。

2008年1月29日

RSAG_Tactical Marketing

フリースケール・セミコンダクター・ジャパン

13109
該当GPCN番号：



JPCN NO: 2008-0007

変更内容:
SOP及びUnibody Packageの圧力センサー製品ファミリー向けにテスター機種
Lincoln-SB Test Platformを追加いたします。

変更理由:
継続的な安定供給のため

対象製品:
添付対象製品リストを御参照ください。

変更品の見分け方:

その他:

変更（変更品出荷）時期:
2008/1/29変更開始日：
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MPX10D
MPX10DP
MPX10GP
MPX10GS
MPX12DP
MPX12GP
MPX2010D
MPX2010DP
MPX2010GS
MPX2010GSX
MPX2050DP
MPX2050GSX
MPX2100A
MPX2100AP
MPX2100ASX
MPX2100D
MPX2100DP
MPX2100GP
MPX2100GVP
MPX2200A
MPX2200AP
MPX2200D
MPX2200DP
MPXV10GC7U
MPXV10GC6U
MPXV53GC7U
MPX53D
MPX53DP
MPX53GP
SPX3054D
MPX2053D
MPX2053DP
MPX2053GP
MPX2053GVP
MPX2102A
MPX2102AP
MPX2102ASX
MPX2102D


	2008-0007.pdf
	rptPB


